I5 grudnia 1931 r,
Buic 209

»

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY

Nr 14803.

. c———

KL 15 b 2.

Internationale Tiefdruck-Gesellschaft m. b. H.
(Berlin, Niemcy).

Sposob wytwarzania form drukarskich lub powierzchni drukujacych z podktadem,
dajacym tatwo odtaczaé sie od cylindra.

Zgloszono 19 maja 1930 1.

Udzielono 17 pazdziernika 1031 r.

0Od dluzszego czasu dazy si¢ w prze-
myséle wklestodrukowym do zastosowania
walcéw o niezmiennym obwodzie, zwta-
szcza do druku wielobarwnego. Usitowa-
nia te zostaly urzeczywistnione w sposo-
bie Penrose’a w Londynie i {irmy Kempe-
werk w Norymberdze, wedlug ktorych
drukuje sie z cienkich blach miedzianych,
natozonych lub nawinigtych na cylinder.

Inny natomiast jest sposéb Langbein-
Pfannhauser Werke A. G, wedlug kto-
rego stosuje sie cylindry, powleczone war-
stwa metalu, odpornego na anodowe utle-
nienie i stuzacego jako podklad nalozomne;]
elektrolitycznie powloki miedzianej. Po-
wloka ta po uzyciu zostaje réwniez elek-
trolitycznie usunieta. Poniewaz usunigcie

warstwy miedzi z powierzchni cylindra
zapomoca elektrolizy jest zabiegiem, wy-
magajacym bardzo duzo czasu, przyczem
przedewszystkiem duzo czasu wymagaija
czynnosci przygotowawcze przed zawie-
szeniem cylindra w kapielach, okazalo sie
wiec niezbedne wynalezienie sposobu, kto-
ry <zynno$ci te czyni zbytecznemi i u-
mozliwia mechaniczne, a wiec szybkie u-
suniecie zuzytej powloki miedziane;j.

Do osiagnigcia tego celu znane sa spo-
soby, ktére umozliwiaja, przez nalozenie
warstwy posredniej, tatwe oddzielenie na-
lozonej galwanicznie miedzi od podktadu.
Zaopatrywano wiec cylindry metalowe w
warstwe posrednia z arsenu lub antymo-
nu, ktére stanowia powierzchnie przewo-
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~dajacej sie odtaczaé,

dzaca, umozliwiajac przytem usuniecie
nalozonej warstwy miedzi. Sposéb ten jed-
nak nie nalazl® zastbsowania, poniewaz
nie moze by¢ praktycznie wykonany, zwla-
szcza przy wyrobie cylindréw miedzianych
do druku wklestego. Znane jest wreszcie
stosowanie posrednich warstw z metali,
posiadajacych stosunkowo niski punkt
topliwosci, a wigc zwlaszcza stopow z cy-
ny, otowiu, kadmu i bizmutu.

Sposéb wedlug niniejszego wynalazku
polega na nalozeniu warstwy posredniei,
miedzy gléwnym
podkiadem i warstwa miedzi, stuzaca prze-
waznie jako forma drukarska. Warstwa
posrednia jednak, w odréznieniu od zna-
nych warstw, jest nakladana majprostsze-
mi $rodkami, posiada dobrze przewodza-
ca powierzchnie, nadajaca sie do galwa-
nizowania i zapewniajaca dobre przylega-
nie do tej warstwy, oraz umozliwia od-
dzielenie powloki miedzianej od cylindra
po wydrukowaniu zadanych odbitek.

W mysl wynalazku powierzchnie gtow-
nego podktadu traktuje si¢ w ten sposéb,
aby pod wplywem elektrolizy, zapomoca
ktorej naklada si¢ podkiad formy drukar-
skiej, wytworzyla si¢ warstwa posrednia,
ktéra z jednej strony nie przeszkadza do-
bremu przyleganiu natozonego elektroli-
tycznie podkladu formy drukarskiej do
glownego podkladu, z drugiej zas strony
umozliwia latwe oddzielenie podkiadu
formy drukarskiej po wytworzeniu po-
trzebnej powloki. Cylinder miedziany,
stuzacy np. jako podktad gléwny, zostaje
potraktowany zespolonemi zwigzkami rte-
ciowemi, tak ze przy rozkladzie zwiazkow

- rteciowych zostaje amalgamowany. Utwo-

rzona warstwa amalgamatu miedzi powo-
duje, jak wiadomo, szczegélnie dobre przy-
leganie osadu do podktadu w zasadowych
kapielach. Przy zastosowaniu kapieli
kwasnych stwierdzono jednak niespodzie-
wanie, ze warstwa amalgamowa wykazuje
wprost przeciwne wlasnosci. Poniewaz w

kapielach kwasnych odbywa sie po-
wierzchniowe utlenienie warstwy amalga-
mowej na sole rteciowe, zwlaszcza siar-
czan rteciowy (merkuri sulfat) mozna na-
lozong warstwe miedzi latwo usungé. Nad-
to wedlug wynalazku miedZ nie musi sta-
nowi¢ caltego podktadu gléwnego. Wystar-
cza zastosowanie powierzchni z metali,
dajacych sie amalgamowaé, zwlaszcza zas
miedzi, przyczem powierzchnia moze by¢
nalozona na podktad gléwny lub w inny
sposéb wytworzona.

Wedtug wynalazku gltadki wypolero-
wany cylinder miedziany zostaje oczy-
szczony z tluszczu i tlenkéw i traktowany
roztworem chlorku rteciowego i cyjanku
potasu tak diugo, az powstaje réwnomier-
na, lénigca warstwa rbeciowa. Potem po-
wierzchnia ta zostaje przygotowana do e-
elektrolizy w zwykly sposéb przez natar-
cie zasadowg zawiesing kredy i mastep-
nie umieszczona w kapieli z kwasnej soli
miedzianej o temperaturze okoto 28—30°.
Elektroliza nastepuje przy gestosci pradu,
wynoszacej 2,5 Amp/dm?, napieciu okoto
4 Volt i odleglosci elektrod, wynoszacej o-
koto 10—15 cm. Czas trwania elektrolizy
wynosi okoto 45—60 minut. W ten sposéb
powstaje doskonale jednolita powloka
miedzi, ktéra mozna polerowaé w zwykly
sposob i wytrawiaé¢ w celu wykonania ry-
sunku drukarskiego. Po wydrukowaniu za-
danego naktadu brzeg cylindra zostaje na-
ciety nozem, poczem powloke miedzi moz-
na usunaé w prosty sposéb przez zesu-
nigcie. Przed nalozeniem nowej powloki,
nalezy powierzchnie rteciowa poprawié.

Zastrzeienia patentowe.

1. Sposéb wytwarzania form drukar-
skich lub powierzchni drukujacych z pod-
kladem, dajacym si¢ tatwo odtaczaé¢ od
cylindra, znamienny tem, ze cylinder, sta-
nowiacy podklad gléwny, traktuje sie na
powierzchni tak, aby pod wplywem elek-



trolizy, stuzacej do wytworzenia podktadu

formy drukarskiej, powstala warstwa po--

$rednia miedzy podkladem gléownym i
podkladem formy drukarskiej, nalozonym
elektrolitycznie.

2. Sposdb wedtug zastrz. 1, znamien-
ny tem, ze powierzchnia podktadu glow-
nego zostaje amalgamowana i galwanicz-
nie powleczona miedziag w kwasnej kapieli.

3. Sposéb wedlug zastrz. 1 i 2, zna-
mienny tem, ze powierzchnia podktadu
gléownego zostaje amalgamowana przez

traktowanie zespolonemi zwigzkami rte-
ciowemi.

4. Sposéb wedlug zastrz. 1—3, zna-
mienny tem, ze powierzchnia podkladu
glownego zostaje amalgamowana roztwo-
rem chlorku rteciowego i cyjanku potasu.
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